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Support donnees. 

I- Ortkt, . -- _ 

La proposition de brevet conceme lui nouveau mode de fabrication dcs « plugs » 
5 (partie de carte ISO qui positionne dans un t^l6phonc mobile). Un plug comprond 
un corps dans lequel est ins6r€ im module. Un module comprend un circuit int6grd 
connect^ k dcs plagas dc coniacta en utilisant dcs fih conducteurs ou la technique flip 
chip. Un module comprend gdndralement de la r6sine protectrice. 
Ce mode de fabrication est bas^ mr le principe que senl le plug est livre au client Qe 
10 support |;raphiqu6 assure par la carte ISO est supprim^). 

2. ERESKNTATIONGRNRRAr,F 

2A MO0RDE FABRICATION ACfTUEL: 
Voir figure 1 

15 Un module (1) fiini est encartfi dans une carte (2) sur laquelle est d^oap6 un plug (3). 
Cq p}ug(3) est ensuite ddtachd de la carte (2) pour Stxo uti\is6. 

ZZ PRoposrriON de nouveau mode »e fabrication wj plug 

Voir figure 2 • 

20 Etape 1 : La carte (1), vierge au depart, est tmprim^e (viJiucl pubKcitaire). 

Etape 2 : 4 cavit^^ (2) sont r^lis€es dans la carte (par froisage par cxemple). II s'agit 
de cavity avec deux profondeuns (lere cavitd pour le trottoir dc collage, seconde 
cavit6 pour Tcnrobage la puce enrobde), 

Etape 3 : Des modules finis (3) (avec puce cfiblde et cniob^c) sont d&oup&s dans la 
25 bande de modules finis pour 6tte encartds dans tcR cartes imprim^es et frais^e^. 

Etape 4: PersonnaUsation : Los modules encartfis sont personnalisds ' 
(personnalisation logicielle + personnalisation graphique sur le plug), 
Etape 5 : Cctte dtape consist© h d^couper dcs pointiU6s(4) pour pouvoir dficouper le 
plug & la taiile 3G 
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2 

Btapo 61 Plttging; Cette ^tapc consistc & d&oopcT Ics ptags(5) dans la carte, de 
mani&re h les d6soIidans««. 

Btape 7 : Cette ^pe pennet de vtfrifier VordK des plugs personnaHs^s ; En effet, les 
plugs, unc fois p«tsonnalis6s doivent etro UvnSs au client dans I'ordre et sans troas 

5 dans la num^tatioD. 

Etape 8 : Mailing : Cette 6tape conjsisto & mettre le plug dans un encart qoi lui est 



3. gftRlftTTTKff 

10 Le proctfdd de fabrication est «tpos6 ici pour des cartes que I'on va fnriscr. On peot 

ixnagina' oc \ypo dc proc^d^ partiT de cartes moul&s. 

La deficriptian ci-dessua mentionne des cartes comprenant 4 plugs. Plus g&idralcment 
die conccme des cartes c(»nprEmant au moins 2 plogs. 

Le proc<Sd« est ici expose cn introduisanl I'option «plug 3G» qui permet de 
15 diminoer la taille du plug si besoin est ofin de I'adapter b. de nouvclles tailles de 
plugs. Cette possibiUttf teste on© option, et le ptocdd€ teste valable sans avoir 1' option 
30. 

Une outre altemadve serait de nc faire que 2 plugs par carte, mais 1 sur chaque face 
(en opposition). Ce systSme parmettrait de limiter les modificaiions machine 
20 (invcstisscnjents limitds) en conservant la configuration standard. 

l/invcntion concerne des cartes comprenant au moins deux plugs. Plus gdn^ral^nnent 
elle conoemant des coucttes supports comprenant ou moins deux supports 
dlectroniqucs d'information qui sont d^tachables. Un support 61ectronique 
25 d'information comprend un corps support dans Icquel est insdrd un circuit \nt£ff6 qui 
est arrange pour stockier ct/ou tr«uter des donnas. 
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4. ismsL 



L^mvention conceme une couchc support caract^risde cn ce qu*cUe coniprcnd au 
moins deux supports ^cctroniqucs d^iDformalion, le.^ supports ^lectroniqoes 
S dMnformatidn 6tant dStachables de la couche support. 

• Au lieu de fabriquer un seul plug h partir d*uii corps de carte, cc procdde de 
fabrication permct de fairc plusieurs plugs 8ur un seul corps de carte => dcouomie de 
matifere 

10 • Ce procAle permet dc gagner du temps lors des diff^rcntes 6tapcs de 
fabrication (fraisage, encartagc* personnalisation...,) car le irieme support ta^caniquc 
contient plusieurs supports 61eetroniques, les machines pcuvent fonctionner h das 
cadences plus ^levees. 



15 
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Bcvendications 

1. Coai::he support caractfiis^ en ce qu'ellc comprcnd a» moins deux supports 
(Sj^ctroniques dMnfonxiation, les supports ^lectroniques dHnformation <Siant 
S d^tachables de la cooche fiupporu 
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